（v2j0_v2xp）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	Gy6
	无要求
	20180901
	工程

	GY4
	过孔工艺
	20180725
	V2J0、V2XP、V2QQ、V2U8、G0QD20180709

	GY4
	过孔工艺
	20171204
	gc

	共用6
	表面处理
	20170818
	G0w220170830

	共用3（1）
	钻孔公差
	20170411
	V2J0,V2XP,V2QQ,V2U8,G0QD20170403

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 在客户无明确要求时，所有板子均不能加无铅标记；
2. 板材、叠层：
1) 完成板厚文件中没有公差要求时，按+/-7mil制作；
3. 钻孔：
1）当客户资料及制板说明未提到孔径公差的，不允许按照工厂内默认的公差，PTH、NPTH需要按照如下公差要求制作：

（1） ≤20mil的孔，公差按+/-3mil控制
（2） 20mil< hole < 100mi的孔，公差按照+6/-0mil控制
（3） ≥100mil的孔，公差按照+/-4mil控制
（4） 槽孔公差按照+10/-0mil控制. 

   2)孔盘等大且无电性能连接的，若顾客定义属性为PTH，可按NPTH制作。
4. 过孔工艺:
单面盖油或双面盖油按塞孔制作
5. 其他:
1) 打叉板含打“X”标记的SET数量应小于等于每批订单总数量的3%；
2) 顾客要求铝基板贴一层型号为WH536的保护膜；
6. 表面处理(无要求时):
   水金板:Au最小0.05微米
预审部分：
1. 如果说明中要求表面工艺为“soft electrolytic gold”(见下图)，且要求的金厚在我司正常镀金范围内，表面工艺按照普通镀金制作；
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CAM部分： 无
